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3.2 FPGA 244
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£ Intel Cyclone10 LP
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Fi BRSO3
E5%4 B E5%4 EH
LED1 M6 SWi1 K15
LED? 1 SW2 J13
LED3 J2 SW3 J14
LED4 Gl SW4 F13
LED5 G2 SW5 G16
LEDG6 D1 SW6 F15
LED7Y &2 SW7 F16
LEDS Bl SW8 F14
SEG_A L14 ADXL345_SDO N9
SEG_B N14 ADXL345_INT1 M10
SEG_C N12 ADXL345_INT2 N8
SEG_D N11 ADXL345_SCL P8
SEG_E P11 ADXL345_SDA M8
SEG_F P14 ADXL345_CS P9
SEG_G L13 RGB_LED1 R L3
SEG_DP R14 RGB_LED1 G K5
SEG_DIG1 L7 RGB_LED1 B L4
SEG_DIG2 M7 RGB_LED2 R F3
SEG_DIG3 P6 RGB_LED2 G D3
SEG_DIG4 L8 RGB_LED2 B C3
CLK_12M El KEY_L D16
CLK_50M M15 KEY_R C15
TXD T2 KEY_C D15
RXD R1 KEY_U B16

KEY_D C16
TE: SW7(F16)&E IOV E I E M, fEMEHZE M, #7E Quartus Prime FHA51%E B E N

iE 10, Al IEH f# A . 7 Quartus Prime 5L, s Assignments-Device, #X#| Device and
Pin Options, %40 R4 % &;
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vlalpe x

@ Device and Pin O

Category.

General

Configuration

Programming Files
it 4D

Specify how dual-purpose pins should be used after device configuration is cor

x

Dual-Purpose Pins

mplete. The default settings for

each pin depend on the current configuration scheme selected in the Configuration tab, which is: Active Serial

| Dual-purpos:

roTng e F
e el e [
v = e ||
IR O
es Y Eeg H
PCIE_AO GND PCIE_BO GND
PCIE_A1 5V PCIE_B1 5V
PCIE_A2 N15 PCIE_B2 K16
PCIE_A3 P16 PCIE_B3 L15
PCIE_A4 P15 PCIE_B4 L16
PCIE_A5 R16 PCIE_B5 N16
PCIE_A6 3.3V PCIE_B6 3.3V
PCIE_A7 GND PCIE_B7 GND
PCIE_AS8 GND PCIE_B8 GND
PCIE_A9 T15 PCIE_B9 T14
PCIE_A10 T13 PCIE_B10 R13
PCIE_Al1l T12 PCIE_B11 R12
PCIE_A12 T11 PCIE B12 R11
PCIE_A13 T10 PCIE_B13 R10
PCIE_Al14 T6 PCIE_B14 R6
PCIE_A15 T5 PCIE_B15 R5
PCIE_A16 T4 PCIE_B16 R4
PCIE_Al17 P1 PCIE_B17 P2
PCIE_A18 N1 PCIE_B18 N2
PCIE_A19 L1 PCIE_B19 L2
PCIE_A20 K1 PCIE_B20 K2
PCIE_A21 T7 PCIE_B21 R7
PCIE_A22 N6 PCIE_B22 N5
PCIE_A23 T3 PCIE_B23 R3
PCIE_A24 P3 PCIE_B24 N3
PCIE_A25 GND PCIE_B25 GND
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